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WORLD TRADE

ORGANIZATION

WTl/mIN(9)1
13 Decembr 1996

(9644M8

MUUNIST "A CONFEMECE
Singapome 9-13 Desnmber 1996

SINGAPORE, 13 DECEMBER 1996

Repramen the. followlng Menibers of the Workd Tr"i Organization <"rO">, sud Sts

or separate ctistoins territories în the proceis of accedîng to the WTO, wbich bav agreed in Singpore

on the expnson of world tiude lm information technology products and wbîch account for weII over
80 per cent of worl truie In these products <»patus):

Australia
Canada
Burapean Communities
Hlong Kong
IoellIni
Indonesia

Korma

Norway
Separat Custonis TerritorY cf Taiwan,

Penghu, Kim=ie and Matsii
Singapore
Switaelad'
Turkey
United Staus

CoesWerLng the key raie of trade in information tclnology products in tiie deVelopm=n Of

Infiion Indutries and în the dyuaio expansion of the world economy,

Refflnmg the. goal of raiuln standards of living and expmnding the production of Wu truie

in Soda

Dca frng te acbkev maxiumn freedoin of wosid traie i information tedinlCgY preducts;

Desiflng te encourage the continuei tecologlcal developett of the informaton tecbnogy
lndustry on a world-wie biais;

Min4lid of dhe positive contrbutioninllformation telifloeyiliakg te globa ccnMIC groWt
and welfar-

'on behalf of the cusoms union Swiultzelm and Ulà ueu



ORGANISATION MONDIALE WTrirflfflié
13 décembre 1996

DU COMMERCE

CONFERENCE, MINIMTRIELLE
Singapour, 9.13 décembre 996

SINGAPOUR, 13 DECEMBlRE 1996

Us Mini tei'

Repésmar les Membres ci-après de l'Orgmanisat mondiale du commerce (l'0OMC>), et
les Biais ou terioie douanier distiecta ci-après ayant engagé le processus d' accession à l'OMIC,
qui seaontmisda=rod àSigapourur l'xpW-ionducofllercemoldiadesprodltsdesteciologies
del'informationetquîprésetentfeeflOlplusdeSO pourcentducommerce mondial decesproduit
(les "parres*>,

Australie lapon
Canada Norvège
Communautés européennes Singpour
Corée Saissei
Etats-Unis TmmitiredouanerdnctdeTaiwnPghu,
Hong Kong Kinmen et Matsu
Indonésie Turquie
Islande

Considérant le rôle-clé joué par le commerce des produit des technologie de l'information
dua le développement des industries de l'information et l'expaniondynmiq de l'économie mondiale,

Tm=an coepte des objectifs du relèvement des niveum de vie et de l'accroissement de la
production et du commerce de marchandises,

Désreu~xd'arriver àune liberté maximale du commnerce monidial des produits des technologies
de l'informnation,

Désireux d'encourager la poursuite du développemnt technologique de l'industrie des
technolgies de l'information à l'échelle mondiale,

Conscient de la contribution positive que les technologies de l'information apportent k la
croissance économique et au bien-4tre mondiaux,

Zzt convenus de donner effet aux résultats de ces négociations qui englobent des concessions
s'ajoutant àoelles qui sont inclue dans les Listes annexée au Protocole de Marrakech aimêxéllAcord
général aur les taifs douaniers et le commerce de 1994, et

'Au no de l'union douanière entre la Suisse et le ÎUengtetn.
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Hoedng qroed ti put mmco effect the resnks of thee negotiations which involve concessions
addWSdoe to those Include intdie Sciedules affacIid tri the Mamkesh Protocol to the Gera Agreement
on TÙarn d Tracte 1994. and

Reco5aIiJ'sg dthtie resuits cf these negouiatiom'" ciao volve mmn concessions offered i
negotiations Ieadig to te estabinnent of Sciidues anuexod to the marrakesh Protocol,

Q«aas foilcws:

1. Euchparty'stra& regie shouldevolve mamian=ie tint enhances miarket access opportuites

for information technotog products.

2. Pananto ie hmodalltles sutfortin tic Amie to tus Declaration, each party shaU bind and
cllmlnate cusocs duties and otier daties and charges of anyklnd, witiiinthe ieaning cf Article IL 1(b)
cf the <joerai Agreement on Tarifs and Traite 1994, wlth respect to the. followlng:

(a) aflprclasaifie<oclaa f le)wîtH!IioiIzCdSyStf(1996)(*HS)headins
listedl i A±taimnt A te the. An= to dis Dedaratlon and

(b) ail prodacta apecifed in Ataclimet B te the. Annex te diu Declaration, whetbe or
not thoy are lncbude i Attacient A;

tirough equal raereduticu ofcustmn duties beginlg mn 1997 and concluding i2000, reccgnizn
that exteded staing of reductions and, before iqulementation, expantsion, cf prcduct coverage may
be necessary in ihnlted clrcaoemstne.

3. Ministers expreas satisfaction about the large product coverage outlined i the. Attacimits
ta the. Aunex te di Declaration. They lustruct th*i respective officiais te maire gcod falth efforts
Io finlize plurilateral techulcal discussions ln Geneva on the. basis of these modalties, and instruct
diese officiais te complete this work by 31 lanuary 1997, so as te ensure the implementation of iis
Declastion by the. largeat number cf participants.

4. Ministers invite thieMiniatmr cf cher Members of thie WTO, and States or separate custoiss
territorius i the. process cf acceding te the. WTO, te pi 8 smi instructions te their respective
officiais, so diat tiey may parttcipati lz techutcal discuésons referred te iparagraph 3 above mnd
participait Miffy lu the. expansion of world trade i information techwnlogy products.

Amiex: Modalitios mDd Produet Coverage

Mtaclimet A:- Uns of S beadings

Aotdum B: Uat of products
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Rcma et que les résultats de ces négociations englobent aussi certaines concessions offertes

dans les négociations aboutissant à l'établissement des Listes annexées au Protocole de Marrakech,

Déclarea ce qui suit:

1. Le régime commercial de chaque partie devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités

d'accès aux marchés pour les produits des technologies de l'information.

2. ConSmuément ax modalités énoncées dans l'Annexe de laprésente déclaration, chaque partie

consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens
de l'articleI:1 b)del'Accordgénéral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, pour les produits
ci-après:

a) tous les produits classés (ou pouvant être classés) dans les positions du Système
harmonisé de 1996 (SH-) dont la liste figure dans l'Appendice A de l'Annexe de la
présente déclaration; et

b) tous les produits spécifiés dans l'Appendice B de l'Annexe de la présente déclaration,
qu'ils soient ou non inclus dans l'Appendice A,

parlejeuderéductionségalesdestaux des droitsdedouane qui commeneont en 1997etsetermineront
en 2000, en reconnaissant qu'un échelonnement des réductions sur une période plus longue eavane

la mise en oeuvre, un élargissement du champ des produits visés pourront être nécessaires dans des

circonstances limitées.

3. Les Ministres exprimant leur satisfaction au sujet du large champ des produits visés repris dans
les Appendices de l'Annexe de la présente déclaration. Ils do re pour instructions à leurs représentants

respectifs de s'efforcer de bonne foi de mener à terme les discussions techniques plurilatéralsàGentve
sur la base de ces modalités, et leur donnent pour instructions d'achever ces travaux pour le

31 janvier 1997, de manière que la présente déclaration soit mise en oeuvre par le plus grand nombre
de participants.

4. Les Ministres invitent les Ministres des autres Membres de l'OMC, et des Etats ou territoires
douaniersdistincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, à donnerdes instructions similaires
à leurs représentants respectifs, de manière qu'ils puissent participer aux discussions techniques
mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et participer pleinement à l'expansion du commerce mondial
des produits des technologies de l'information.

Annexe: Modalités et produits visés

Appendice A: liste des positions du SH

Appendice B: liste des produits
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ANNEX

Amy Member 0f the World Trade Organizaton, or Stauc or separate citatomi territry in the
proceas of acceding to the WTO, MaY participat ln the expansion of world trade ln information
oeclmlogy praducts lu accordauce wlth the foflowlng modalitica:

1. Bacit patician Shail lucoporte the meaSUrc desclbe iu paragrapi 20of the Declaration
loto has schedule to the Geueral Agreemnent on Tarif and Trade 1994, sud, in addition, at ither ha
owu tariff line level or the Hannoulzed System (1996> ("BS"> 6-digit level ln cither its officiai tariff
or auy other published versions of the tariffaschedule, whichever la ordinarily uacd by lmporter aid
exportera. Eacit participant that la not a Mendier of thie WrO ahail imaplement these Mesaurea on an
autonomous basia, pouding conipletion of ha V/TO accession, and shail incorporate thea. eare
into hIt V/T marktet access achedule for gooda.

2. To thia end, as carly as possile and no later than 1 March 1997 cadi participant ah" provide
ail other participmnts adocumet contiulug (a) the detala concerulug how the appropriate dry trctntent
wlilbe provided in isWTO schodule ofconcessions, and (b) a lst of the detailed HS headings involved
for products speclfledlinAttacnt B. Thiesdocuments wll bc reviewed andapproved on acosensus
basisand titis revlew procesa shall bc completed no later titan 1 April 1997. As aoon as this JIyiew
processitss beeucorMleted fr any suchdow n, titat documuent shaflbe subuittedas amodfication
to the Sobedule of thte participant concerned, in accordauce whh e Decision of 26 Mardi 1980 ou
Procedures for Modification sud Rectification of Sohedules of Tarlff Concessions (BISD 27S/25>.

(a) Thte concessions ta lu praposed by cadi participant as modifications ta has Scitedule
shall blud snd elihinate ali customns duties aud otiter duties sud chargea of any kind
on information tecitnology products as follows:

(i) .eliiniation of sudi custains dalles sitall WSk place tirougi rate reductions lu
equal step, cxcept as -iy lu odierwise agreed by the participants. Unles
otherwlse agreed ly the participants, ecd participant shall bind ail tarifas ou
item liared lu tie Aawnsinents no later titan. 1 July 1997, sud shah make the
f irst such rate reduction effective no later titan 1 July 1997, the second auch
rate reduction no liter titan 1 Jaamary 1998, sud the third sach rate reduction
no liter tita 1 January 1999, and the cliiation of customus dutiea shau lu
couiplcteti effective ne Juter titan 1 Jamiary 2000. The participants agrce ta
encourage autonomous elimination of catonis duties prior to tbesdates. fice
reduceti rate sbould lu cacit stage lu rounded off to th irstD declial; andi

(il) elimnuation of mach other daties aud charges of any kinti, whlu the meaulug
of ArticleL 1(b)>of the Gemmral Agreemnt, sitalluccotplcted by 1 July 1997,
except as uiay lu otherwise specife in the participant's document providcd
to other participants for revlew.

<b) The modifications tahat Scitcdule to beprapoied by aparticipant inorder to implenent
itsbinding and elimination cf customs dutieson information tcitnlogy prodcts shall
acitieve this resait:

(i) lu te case of the HS buadings liared lu Attachaient A, by creatlng, wbere
appropriate, suit-divIsmion sh Scitedule at the national tarif iai level; sud
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ANNEXB -

Modalités et produits visés

Tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou tout Etat ou territoire douanier
distinct ayant engagé le processus d'acrsion à l'OMC, pourra participer à l'expansion du commerce
mondial des produits des technologies de l'information conformément aux modalités ci-après:

1. Chaque participant incorporera les mesures décrites au paragraphe 2 de la Déclaration dans
sa lie annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aussi, soit au
niveaudelalipetaifairedesnproprotrsoitauniveauàsixchiffresduSysmharmoniséde 1996
("SH"), dans son tarif officiel ou dans toute autre versionpubliéedu tarif douanier, selon ce qu'utilisent
normalement les importateurs et les exportateurs. Chaque participant non Membre de l'OMC mettra
en oeuvre ces mesures sur une base autonome en attendant d'avoir achevé son processus d'accession
à l'OMC et les npora dans sa liste concernant l'accès au marché pour les marchandises établie
dans le cadre de l'OMC.

2. A cettefin, le plus tot possible et au plus tard le 1er mars 1997, chaque participant communiquera
à tous les autres participants un document contenant a) une description détaillée de la manière dont
letraitement tarifaire appropr seraprévu das sa liste de concessions établie dans le cadre de l'OMC,
et b) une liste des positions détaillées du SH visées pour les produits spécifiés dans l'Appenidll B.
Ces documents seront examinés et approuvés par consensus, et ce processus d'examen sa achevé
au plus tard le 1er avril 1997. Dès que ce processus d'examen sera achevé pour tout document de
cette nature, le document en question sera présenté en tant que modification de la Liste du participant
concerné, conformément à la Décision du 26 mars 1980 intitulée "Procédures de modification et de
rectification des Listes de concessions tarifaires" (IBDD, S27/26).

a) Les concessions qui seront proposées par chaque participant en tant que modifications
de sa Liste consolideront et élimineront tous les droits de douane et autres droits et
impositions de toute nature sur les produits des technologies de l'information de la
manière suivante:

i) l'élimination de ces droits de douane se fera par le jeu de réductions des taux
opérées par tranches égales, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par
lesparticipants. Amoins qu'iln'ensoit convennautrementparles participants,
chaque participant consolidera tous les droits de douane sur les produits dont
la liste figure dans les Appendices au plus tard le 1er juillet 1997, et donnera
effet à la première de ces réductions de taux au plus tard le 1er juillet 1997,
à la deuxième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1998, et
à la troisième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1999, et
l'éliminationdesdroits dedouaneseraachevéeauplus tard le ler janvier 2000.
Les participants conviennent d'encourager l'élimination autonome des droits
de douane avant ces dates. Le taux réduit devrait à chaque étape étre arrondi
à la première décimale; et

il) l'élimination de ces antres droits et impositions de toute nature, au sns de
l'article Il:1 b) de l'Accord général, sera achevée pour le 1er juillet 1997, à
moins que le docment communiqué par le participant aux autres participants
pour examen n'en dispose autrement
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(Cd) la thea cas of the products apecifltin aMtacinant B, by atwcbing an annax
to its Sciiedule includlig ail products In Atacliment B, whiéh la te speify the
deuailoci BS heading for chose products at aither the national tariff lhn levai
or dha KS 6-digit leva.

Euch participant $han proniPty xnodify has national tariff scied.ule te rsflact ths modifications
I bast prejpeaed, as accula they Wae antsred iteffct

3. Participants caul taet pedodcally, uir (ha auspices of tha Couma i n Trai la 00ds te
revlsw the product cevcragapcufifl lthdi AutbmmW, wth a viaw 80 agrelng. by connus, whether
la dia liglit of technologlcal devalopnin( axperlence la applying dia tariff concesions, or dhag"
te the HS nomenclature, the Aitacbimnta sould ha modlfled te incerporate aditienal producta, and
te omnuit on noa-tarlff barriers te trais la Informnation tehnology products. Such consultations sa
bea viieut prejudice to riglua and obligatiens undar ths WTO Agreement.

4. Participants shah macu as soon as practicable snd la any case ne later (han 1 April 1997 te
revlew tha stuca of acceptances reculved snd to asm the conclusions to ba drawn therfon
Participa=t wlH hnpleent the cin foreseui in the Declaration providid t particiant repreenftlng
apprexinataly 90 par cent of world trais i information tecbnelogy preducts bava by (han nctifled
their aceeptance, aud provided (bat the ataglng bas basa agreui o ei participants' satiufaction. Ia
assassing whedier te, hapleunant actions foresean la dis Declaratien, if die percntage cf world trade
repruantai by participants talls soewhat short of 90 par cent ofworid trade inainformation technology
products, participans may taka into accourtiat e atnt ofthe participation of States or separate cstoms
ternitores repruenting fordhe te subnaitial bulk ofdiair owatradiasuc prducts. At dus meeting
die participaits will estabhish whedu dus criteria bave biew met.

5. Participants shall raer as oftem as necussary andi no Inter dia 30 Septeuider 1997 te cenaier
aay divergenceamongdhiain clsifyng nfrmation tecbnology proiucts, begang wlidie prductw
apecifiud in MachinentB. Participantsagreonthacommnocbjective of achisving, whera approprate,
a coamo classification for dum produets wlihi ealating HS nomenclature, giving censlderatonato

mi m atiosad rullaga of the Outo=n Co-operahioa Coricil (ai" knowa as die World Qistonis
Organluatioaor "WCOe'. Inay instancesinwbh a dvrgence inclassfcation remun, participants
wll conalder wbedisr a jeint suggestion could ha mads te the WCO wlth regard to updating axlsting
BS nomnclature or resolving divergence la irpretation cf due BS nomenclature.

6. Tii. participants uniestani duat Article X001 ofduthe sal Agreemnt wil adrais rauDIfflation
or ipairment of benefits accnfing dlrectly or inirectly to a WTO Member participant throagh dis
hnplmenation efthis DerJaration as a rSuzt ofthe appicaionby ahr WTO Member participant
et aay measura, whiteiror rot (bat mesure couficts with dis provisionso e General Agreerant.

7. Bach participant &h.ll afford synupadistic coulartic te aay roquait for consultation hmei
sny odier participant coacernlng thes undertakrings set ouit aboya. Stich consultations sbaIl ha, wltbout
prejudica to rigbtsand obligations nder due WT Agreement.

8. Participants acting unier the auapices et die Conaicil for Traie la Gooda shall interin other
Merabers cf the WTO and Sates or separats csits trritorlslinsheproces of aocedlag te dia WTO
ofthesmodaMeds and initiata consultations wl(ha viw te facilikatsdieïr participation ainte expansion
of traie la intornation tecbnology proitiets cnadis basi of die Doclaration.

'aisi percentage simil ha calculited byd Wth O Socruat on b di" ofai e m ou daota avallale
aith du de of thesmeetng.
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b) Les modifications qu'un participant proposera d'apporter à sa Liste pour mettre en

oeuvre la consolidation et l'élimination de ses droits de douane sur les produits des
technologies de l'information arriveront à ce résultat:

i) dans le cas des positions du SH dont la liste figure dans l'Appendice A, par
la création, le cas échéant, de subdivisions dans sa Liste au niveau de la ligne
tarifaire du tarif national; et

il) dans le cas des produits spécifiés dans l'Appendice B, par l'adjonction d'une
annexe à sa Liste inniant tous les produits de lAppendice B, qui devra spécifier
les positions détaillées du SH pour ces produits, soit au niveau de la ligne
tarifaire du tarif national, soit au niveau à six chiffres du SH.

Chaque participant modifiera dans les moindres délais son tarif national pour tenir compte des
modifications qu'il aura proposées, dès qu'elles seront entrées en vigueur.

3. Les participants se réuniront périodiquement sous les auspices du Conseil du commerce des

marchandises pour examier les produits visés spécifiés dans les Appendices, en vue de déterminer

p onsenus compte tenu des progrès technologiques, de l'expérience acquise dans l'application
des concessions tarifaires ou des modifications apportées à la nomenclature du SH, il conviendrait de

modifier les Appendices pour y incorporer des produits additionnels, et pour se consulter au sujet des
obstacles nontarfaires aucommerce des produitsdes technologies de l'information. Ces consultations
seont sans préudic des droits et obligations découlant de l'Accord sur lOMC.

4. Les participants se réuniront le plus tôt possible et en tout état de cause le ler avril 1997 au

plus tard pour examner la situation des acceptations reçues et évaluer les conclusions qui en seront
drées. Les pardcipants mettront en oeuvre les mesures prévues dans la Déclaration à condition que
des participants représenant environ9O pour centducommeremondial 2 desproduits des technologies
de l'iformation aient alors nodfiéleur acceptaion, et àcondition que l'échelonnement ait élé convenu
à la satisfaction des partiipants. Lorsquils évalueront s'il y a lieu de mettre en oeuvre les mesures

prévues dans la Déclaration, au cas où le pourcentage du commerce mondial représenté par les

partcipants mait IégboeMentlnférieurà9O pour cntdummete mondial des produits des technologi
de'information, lespatcpatspournttenircomptedunivedepardcipatiodesB outerritoire
douaniers distincts représenam pour eux lessentiel de leur propre commerce de ces produits. A cette
réunion, les participants détermineront s'il a été satisfait à ces critères.

5. Les participants se réuniront aussi souvent quil sera nécessaire et au plus tard le

30 septembre 1997 pour menine tute divergence existant entre act dans la fçon de classer les produs
des technologies de l'information, en par les produits spécifiés dans lAppendice B. Les

participants conviennent que leur objectif commn est d'arriver, dans les cas où cela sera approprié.
à une classification commnne de ces produits dans le cadre de la nomenclature existante du SH, en

prenantencomptelesin tprétationsetdécisionsd&Conseildecopéraidondouanière (égalementconn
sous le nom d'Organisation mondial des douanes ou "OMD*). Au cas oh une divergence subsisterait
dans la classification, les participants étiernt siaune suggestionconjointepourraitétrefaiteà OMD
en ce qui concerne actmaliation de la nomenclature existante duSH ou l'élimination de la divergence
d'interprétation au sujet de la nomenclature du SH.

2Ce pourcentage seracalculé parleSecrétariat de l'OMCsurlabase desdonnéeslesplusrEcentes disponIbles
au moment de la réunion.
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9. As uscd iii dhec modaites. the tem PartIc1pant» shail meam those Membors of the WTO,
or Stata or sqMhiw «eam tertoi lnthe pr~o=h cf a=&4ln to the WFO, dmt pro" dthe doomma
descrlbed lu paragrapli 2 no, lmte than 1 Matdh 1997.

10. TIsb An=e "ha bc cpm for acceptance by a&U Membors of the WTO and any Sm or my
separate cutam terrhSoy luthe pro=eh of accedlng to the WFO. Accoptances shaH bc notlfied lu
wrtlg to the Dbwotor-Genal wbo shah co'nmunlcate them to ail partipamt.
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6. Il est entendu pour les participants que l'article XXII de l'Accord général sera applicable eni
ca 'ndtoo erdcin'vnae éuhntdrceeto nietmitd aieeour
de la Déclaration pou un Membre de I'OMC participant du fait de l'application par un autre Membre.
de l'oMC participant d'une mesure, contraire ou non aux dispositions de l'Accord général.

7. chaque participant exa Dier avec comipréhension toutedeniande de consultations de tout autre

participant concernant les engaements énoncés ci-dessus. Ces consultations seront sans préjudice des
droits et Obligations découlant de l'Accrd sur l'OMC.

8. Les pariciant agissant sou les auspices du Conseil du commerce des mrhnie nomrn
les antres; Membres de l'OMC et les Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus
d'accession à l'OMC des présente modalités et engageront des consultations en vue de faciliter leur

particiato à l'expasio du conmmerce des produits des technologies de l'information su la base
de la Déclaration.

9. Tel qu'il est utilisé dans les présentes modalités, le terme *participant" désIgnerat les Membres
de 1'OMC o lEstas o terrtoires douailersdistinlctsYUtenpog6eproessUd'ccessioUI'OMC
qui conanmiquent le docmient décrit au paragraphe 2 au plus tard le ler mars 1997.

Io. La présente annex sera ouverte à l'acceptationi de tous les Membres de 1'OMC et de tout Etat
oudetntrrtoedouniedstctayanpélprCssid'ce5lCfll'OMC. Les acceptations
seront notifiées par écrit au Directeur général qui lesocmiun à tous les participants.-
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There ane two attacinments to the Amae.-
Attachmuu* A lista the HS headingi or parts thereof to be covered.

Bncmn lists spclfic products to bc covered byý an ITA wboemer Êhey ane classifc in the

Attachment A. Section 1

HM HSd.eiption
- 3111 -Chemica lemounts doped for uËe fa etolic, la ferva of dises, waters or simila

forms; chemia conipoud d.ped for me fa electronics
d prr ir w.ng mabe

M- Clculatiua machifes a"d poekst.ol data recordiag, reproduclag and disimmln
machines with a cal-ubonl futn; accountlns macilacs, posa~ franldog machines,
tleket-Isulng machins aid sfimlar machins, lI*ouporatlng a elcoIatlng dwavIc shl

- 7 110 iF* zeonmc caloelators capae of opeaig wlthout un Z=tma source of olmel powcr Mid-oke aize data rcoding, reproducing and displaying machines wfth caiazlatlng fbmcdona
- 47 21a ir- U r clectromc calcuLating mieMm inocporating a printing device

- WU = otoe oeioetaung Machines
- 47 4 -cont mahnes

- - tomatic data proceug machines andi nits toereof, magnetic or optical 15 d-rî
machfin for transcrlbiag data onto data media ln codai for aid machines for
proemidq such data, net ulsowbere spociflii or includei:

847 10 Aalgu or hybMd autoeluic daa proceuulng mahie

8471 Poutable digital autominic data processiua machines, weighing n more Ui;M lr0kg
consisting of ai lest a central processing nit, a ke>4x.od and a dlsplay

8471 41 Other digital atomatie data procubuing machines comprisi ithe aine bousing at 1et
outrai proceusing mnit aid aninu apand output unit, wbether or not coebined

MI Wr Ot "e digital automatic data procfsslng machines prustadi t ihem i7syutèm
84071 50 Digital processing umits otherthim thosc of suh ug 9471 41 and 8471 49, wlaather or

ot in the sema houslag one or two of the followlng types of units : atozae units, iaput-mà oupu nits
1- 7 60 n put or output nuits, whether or nat cofhaining storae. imits in the sme Jmoumg

-47 70- age units, =inculg cental stoaqo umits, optical disk storage ualts, bad 3Mo drves M
1 mpe- tape storap unir

197 Wr 0 W e t~'rauits of automitio data prcsslqg machines

12f m §r Autmai taller machines
- J~~Y IF"'1;mbt ailacboutes of the machines of headhag Noe 8470 of the electronie ealculitg-

machines of suhesdiag 8470 1%,8470321 ad 8470 29
- 47 129 w Parts ad accessoies of te acin of eading No 8470 ether tian the elaatro;lc

eioulting machines of subbeailg 847010, 8470321 and 8470 29
- 1 IT 13 1 Parts ana aceesorme et the machines of keadlagwog Nh 84
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La présente annexe comporte deux Appendices.

L'Appendice A émnmre les positions ou parties de positions du SR devant &Mr couvertes.

L-Appendice BénumrC lespr ibspécrfiquesdev trecou vertspari AToùkqu ils soient
classés dans le SH.

Appendice A. section 1

SR de 1996 Désignation des marchandises

3818 Eémnts chimique dopés en vue de leu mfutiiato en électronique, sous forme de
disques, plaquettes ou fo~rmes analogues, comuposés chimiques dopés en vue de leur
utilisation en électronique

8469.11 IMachines pour le traitement des textes

8470 Machine à calculer et machine de poche permettant d'enreisre, de reproduire et
d'afficher des ini«MOstlon, comportan uMe fotion de Calcul; Machines Comptables,
macins à affianchir. à établir les tickets et machine similaires, comportant un
disposWtf de calcul; caisses enregistrese

8470.10 Calculatrices électroniques pouvant fongîmue ans source d'énerge électrique
extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant
d'eregistrer, de reprodire et d'afic e d nomain

8470.21 Autres Machie à cakltir életroique comportant£ un organ imprhnan

$470.29 Autres

8470.30 Autres machies à calculer

8470.40 Machine cma bles

8470.50 Caisses nregstuaes

8470.90 Aute

8471 Ma autines ue de 1raltm de l'ueal et lkmr unités; lecteus
magnétiques ou optiques, marhis de mise d'inortondis sur Support SMu forme
codée et machine de trsitement de ces Infomation, non dénommés ni compris

847.10 Mwlim mmw'Pmde traitemn de l'information, analogiques ou hybrides

8471.30 Niaches automiatiques de traitement de l'information numériques, portativs, d'un
poids n'excédant pas 10 kg, comuportant au moins ne unité centrale de traitement, un
clavier et un écran

87.1 Autes macinea 'uoatqe de traiteen del'inomto numériques comportant,
sou une mémP enveloppe, aumoinenité centrale de traite-o et, qu'iles soient
ou non combinées, une unité d'ente et une unité de sortie

471.49 Au= aine utomtqe de tratnt derlinformation numériques, se présentant

8471.50 Unités de =talt mimétiques autres que celles des n* 8471.41 et 8471.49, pouvant
Soqmwte, smm une m enveloppe. un ou deux des types d'unités suivants: unit
de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

8471.60 Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporte, sou la mie envweloppe, des unités
de némoire

8471.70 Unités de Mémoire, Y ompris les unités de Mémoire CIntMba, lkg uités de Mémoire
à disques optiques, les unités de mémore à disques dmr et les unité de mémoire à
bandes

8471.8 Autres unités d. Mahnsat: aius etatmn e1
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-u r -3 IflPrts 854 acceasoris gMlUll sait"l for unC w» machins et two or mor of the
badiags Nes. UO6 t. 8472

~ UN 40 Statié coavrtes for ïauouel data proc.hing machine Mud nuit tbsii »ud
telmeounicttO apparatus

alJW tlaductos mir limer suppliés Wo stutomatic date procesaluz machines and ut
thora.!, Md Ubaoc.m icatlon apparat.,

- 51 INE-£rleca apparat.. for lime tclpho.7 or lime teleqrphy, lnctudlng lise tetehouai st
wMt cordbms handets and taeommunlcatlon apparat., for canr-curr.mt line

s3'atous or for digital Lun stes; videopom:
1&57T r- IV"n teitq*an uts wiffi cordiosa liandmts

- u17 19 Otior tshçhoe «t sd videoph..e
- RT~ ~T* amuotte aubine
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SE de 1996 Désignation des marcâandises

8471.90 Autre

ex 8472.90 Machines de guichet auttomatiques

8473.21 parties et accessoires des machines du n* 8470, des machine à calculer électroique
des n* 8470.10, 8470.21 et 8470.29

8473.29 Parties et accessIMe des machine du n' 8470, autres que les macines à calcule
électroique des n' 8470.10, 8470.21 et 8470.29

8473.3 Parties et accemÎores des m-ChIe du n* 8471

847.0 Parties et acessoire quli peufvmnt lieUtilisés Indfférmmen avec les machines ou

________ appris de pluseurs des a* SM à 847 2'

ex 8504*40 Conv«emer statque Pmacie automatiques de traitement de flnormation et

ex 850.5 Aucres bobines de riactauc et ures self pour l'alimentation électrique des machines
amatiques de traiterment de 1'lnfornation et leuris imié et des apparels de

8517 Appareils électriques pou la téléponi onm la éléghi par fil, y oumpia les post
tééhoiue 'usagers par fil à mobinés sans fil et les apparil pour la

tecmm = apar couran por=i on pour la t6II rmuid numérique,
_vvopbopis

8517.11 Postes téléphonIques Slusager par fil à ccombinés sns fil

8517.19 Autrs postes tlpoiusd'usagers et vIsIophnes

8517.21 ATlécoppeil ycmrsle alpoe

8517.30 Anod'ppareils d u 85.17npulatlphneoul lér

ex 8518.10 Microphones ayant une bande Passante de 300 z à 3,4KHz, don le diamète
n'excéda pas 10 mm et la hiatr i'excbde pas 3 mm, ucdis" dans les

ex 8518.30 Combinés de postes W4oi=d'usagers par fi

ex 8518.29 Hm u ara ent aya= une bande pauane de 300 Hz à 3,4 X84z dont le
diaè nedéass ps 50mm, ulsés dans les éwmuia s

8523.11 Eand.e ruagnéciques d'une leu n'ecé6dant pas 4 mmn

8523.1%Î Bandes magnétiques d'une largeur excédant 4 mmn mals n'excédan pas 6.5 mm

8523.13 Bade magaftIques <'ue largeur excédan 6,5 mmn

8523.20 Disques magnétique
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E I32 ~flParts Of.
tranadulo appAsatus other thua appatus for radko-broaeadng or teicylsion

tiunsmlssion apparat". Incrprtna reception apperatus
digitaiAl leagm e vdm cmers,
portalbie, rmcelvers for eaUlug, aWern or pnag

MI AD qV 11 dicao pends lncerport lqui erysta devices <LCD> or ffght amttg i odes;3

eux SU 90 Pair- ts of apparittut of sublaig SUI1 20
-ibia - paoto Sied, varalbe or adjustable (pre-set):

- I~~! I~ Fixeti capacitors designd fer us in 50/60 Hz We ü crattnd havkg- a reactivepoe mln
oepactty of tnt loess th= 0,5 kvar (power capaictos)

= Aluminium etectoIytic fie capactors
23 iCmnù ~ic dtelectric, single lsy. lixel COPaçitor

- J332 .2T* r~ie iixed capacitors of paper or pluaie
85- 29 OIteixed capacttos.

- ~ r - r'Variab~le or adjuMtble (pre-sut) capaclitor
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3H de 1996 Désignation des marchandises

8523.30 Catsmnisdue piste magnétique

852.90 Autres

8524.31 Disques pour système de lecture par faiscea laser pour la reproduction des

________ phénomène autres que le son ou l'image

8524.32 Disuesu pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du sou
_~uniquement

ex 8524.39 Autres:
-pour la reproduction d'ensembles d'insuuctiona de données, de sons ou d'images,

enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés
ou offrir à l'uIlsaeu une fonction d'interactivité, au moyen d'une machine
automnatique de traitement de linfomatio

8524.40 Bandes magnétiquies pour la reproduction des phénomènes autres, que le son on limage

8524.60 Ca=te muies d'une piste magnétiqu

8524.91 Supporta pour la reproduction des pW mmautres qu le son ou l'iag

ex 8524.99 Autres:
- pont la repoduction d'ensembles d'instructions, de données, de sons et dîimae,

enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés
ou offrir à l'utilisateur une fonction d'linteratvlt an mojyen d'une machine

______automatique de traitement de Ilinformation

ex 8525.10 Appareils d'émission antres que pour la radiodffusion ou la télévisio

8525.20 Appareils d'émission inosporat un appareil de réception

ex 8525.40 Appareils de prise de vues &me vidéo mumétique

ex 8527.90 Récepteus de poche pouir les installations d'appel, d'alam ou de recherche de

ex 8529.10 Antennes des types utilisés avec les appareils de adoRpckon de radiotélégraphie

ex 8529.90 Partis des appareils suivants:
appareils d'émission mirsque pour la rmlidllIfiain ou la télévision
appareils d'émission inooqiormt un appareil de réception
appareils de prise de vues fixes vidéo, numériques
réceteurs de poche pour les installations d'appel, d'alam ou de recherche de

8531.20 Panmx indicateurs icroatdes dispositifs à cristaux liquides (LCD) ounà diodes

ex 8531.90 Parties d'appareils du n* 8531.20

8532 Codnaerélcrqe.f=vaibeoujutbs

8532.10 Condeumflmfls fixes conçis pour les réseau électriques de 50/60 Hiz et capables

8532.212 »dnaer fxsa atl
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-fl 530 i bYristorew diaoesu miaaas oe ha o phoeoemsave devijou
- 41 - ~ hts usltlvot dmviçs, minCuding photovoltuec ouis whbe or not subo

in modules or made up hwto pmael a emtthg diode

-Tmn- W- UMM==aygg

- - Electroull$atud cimits and mlcroasumabilu

W2- CT rds an elhctroeic int.guh chSfot ('ur u*'od)

- fnT 1F oîroit oWaiued by bipolar tedcmioo

- JnY I~~* UILr mnolitucdigital iflt@graid dci, includi circuits ochwined by a obno o
bipolur and MOS technologis (BIMOS teclogy)

- 54 130 1 eri mo uolf negrte hu

- mr 81 Proxmt cardsand tags

votg ol eZOumiU5 ou Y, DRUEM VISE <UneUclsG, el a

voltage not exedimg 80 V, Dot Sit wltk cometors,

voltag xeding 80 V but mot emmoedig O V,
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8532.23 Condessleurs fxes à diélectrique en céramique, à une seule couche

8532.24 Condensalcurs fixe à diélectrique en céramique, multicouches

8532.25 Condensateurs fixes i diélectrique en papier ou en madèéres plastiques

8532.29 Autres condensateurs fi=e

8532.30- Condensateur variables on ajumrbles

8532.90 Partie

853 Résistaces électriques o chauffate (y compris les rhéostats et les poteuométre)

8533.10 RdsIstnce fixes au carone. aggomeéée ou à couche

853U3.21 Aue résistonces fixes ponr une puissance n'excédant pas 20 W

8533.29 Autres rés1sme fixres pour une puissanc égale ou supérieure à 20 w

8533.31 Résistance vaiables (y compris les *ixosar et les potentiomètres) bobinées pour umc

_________ puissac n'excédant pas 20 W

8533.39 Résistances variable (y compris les rhostat et les potentiomètres;) bobinées ponr une

______ pusnc épile ou supérieure à 20 W

853.40 Autres résistancs vaibles (y compris lu rhéostats et les poteutiomêtres>

8533.90 Paties

ex 8536.50 C4mt =électroniques CA comportant des circuits d'entrée et de sortie couplés

ex~ ~~~o 8une5 tdeasipon uncda inenit n'xédn pas lolnpre

ex 8536.69 Fices et prises de courant pour cibles osxdan et circuits imprimés

ex M53.90 ConnexIons et élémeunts de contacts pou fil et cibles

8541 Diodes, tranisistrs et dispositifs simlaire à semi-conducteur; dispositifs

assemblées en modules Ou constituées en ponneaux; diodes émettrices de Inuiêr,
critax péz-éectiqesmontés

8541.10 Dindes, atres que les photodiodes et les diodes ésueuices de lumière

8541.30 Thyristora, dises et tris. autres que les dispositifs pooesbe

lmièe assemblées en modules ou constituées en paneaix; diodes émettrices de
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8541.50 Autres dispositifs à semi-onduceu

8541.60 Cristau piéso-éectrlque montés

8541.90 Paties

8542 Chmcit int6guEs et micro-assemblages électroniques

8542.12 Carte munies d'un circuit intégré électronique («cartes intelligentes')

8542.13 Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS)

M52.14 Circuits obtenus par technologie bipolar

8542.19 Autres circuits îundtégé nmlihap numériques, y compris les circuits obtenu par

l'association des technlogies MOS et bipolaire (technologie BfidOS)

8542.30 Autres; cirts Intgrs :monolithiques;

8542.40 Circuits ntégré hybrides

&%42.50 Micro-asemblages électrnique

M52.90 Paties

M53.81 Came et étiquettes à déclie t par effet de proximité

ex 8543.89 Madine électriques ayant des flStions traduction ou dictionnaire

ex 8544,41 Autres coductur électriques, pour tensions saexcédan pas 80 volts, munis de pièces

ex 8544.49 Autre condutaur éltrique, pour tensions n'excédant pas 80 volts, non munis de
1 - ~~pièces de connexion, des types utilisés dans laes mmm

ex 8544.51 AMue eouducteurs électriques, pour t=niom excédan 80 volts mais n'excédant pas
1000D volts, smufl de pièces de connexion. des tMme utilisés dans ies

8544.70 Cibles de fibres optiques

9001.10 Fibres optiques. blaceaux et cibles de fibre optiques

ex 90N9.12 Appareils de photocopie élcrsttqe numéique fonctionnan par reprodio de

l'image de l'original mu h copie au moyen d'un support Intermédiaie (procédé

ex 9009.21 Autres appareils d. photocopie nmériques à système optiue

9009.90 Parties et accessoires

906 Instrumnts et appareils pour la mesure ou le cotôle du débit, du niveau, de la
pression ou d'ate caractédstiques variable des liquides ou des gaz (fkbu
indicateuirs de nivea, mnanomètres. campesa de chaleur, par exesq>le. à l'excluion
des instrumnts et appareils des n ' 90.14, 90.15, 9028 ou 90.32

9026.10 Instruments pour la m e ou le contrôle du éél>i ou du nivea des liquides

9062 Instruments et appareils pour la nssure ou le contrôl de la pression

96.0 Autres fInsrmets et appareils Pou la sure ou le contrôe du a' 90.26
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19M 1> Q4 1 rameaUmm apjurat for ,fUring Mmd daeeddag. spoelly duulp.d for

UW mwI (for exampl. cron-tul mtea a modurug ltum«t,I i imbuîo factor mmas poophomMmr
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9M2.90 Parties et accessoires d'instrumenta et appareils du n* 90.26

9027.20 ChrommIgflphC et appaeis d'&Sotzphoris

9027.30 Spectromètres. VOOOM M et spectrogaPbes Utilisant les ryneet

9027.5 Antres intment et appareils utilisan les rayonnements optiques (UV, visibles, )

du n' 90.27

9027.80 Antre instumnt et appareils du n* 90.27 (ares que ceux; du n' 9027.10)

ex, 9M7.90 Parties et accessoires des produits du n* 90.27, autre qu les analyseur de gaz ou de
tnnie et les uictotome

9030.40 Instruments et appareils pou la meuore ou le contrôle, spécialement conçu pour les
techniques de la <hM=id ypsoiiibres kerdonihre. distorsiontres,

psopbomètres. par exmple)
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Atahaiet A. Section 2

Serniconductor manufatui and MMain equ4paen and parts thereof

-R9Z;W-ý Description
ex 701710 Qxi remeor tubes and holedes sped for insmUn nt foon sudM-M TorX M »»

oxidation fùmaoes for production of semionductor wafiers
Z-I~~ Chensca vapor depouition appaaus for semiooeductor productionrM ý

ex Mui of chemical vapor deposition appuratns for seanlcoauctorFo uahïdB

ex 842119 Spin dzyes for ýmcondctor =efr processtng
ex li9 Patt of spin dayers for =euaaconductor water processing

ex $4248 1100mb machines ter clemng and renoving contamnants ftM BeG
muai leSds of smcnutrpackage prier t the clectroplating promu _ _ _ _

nx 928 PuSga of )mc teryin qlphane su n or cth8 ileing r cle ndua

socioodocer waférs
ex $456 0 m13M for wMM ny ut> utenal by removal of astmaZl b' lSwer or

odme Ughe or photo bem inuthe production, of smcnutrwaiers

nr P MMcse ioana mîi machines to produce or repair mue and
reticles for plteans on senlocaductor devices

845699 Lasum for cuttdug couttng trucks i semioonductor producâSan7 =« or
lase bera

Sfl1 Machines for sawing mouocayosemcodul boultes intosrices, or
waiiter mbChips_ _ _

ex 94642 grni&pl5igadlpigmcie o rcsigoM i co

nW Paris for ;maime for sawing moeontaW semuconuctor boaules into -FrAtcmn
slices,. or watera into chMp

ex W~ PaUs of diclug machine for scribtng or scoring sembcondor waters For X; =nt
ex 846691 of grindimg. poiLshing and lipping mautines for processing of

semioonductoetrs
ex gfis 9f sOuu 0 on bera mIIlig machines to produce or repair mules

ad Mjfcles for patmus on semloonductot devios- FrAacmnex 9669 Putt of bsercutters for cutidai emcu.ang huacha insrncnac
production by laer huam _ _

ex 859
ex:.86 9

luer or oticer lila or photo bern in dm production of aemcoaductor

o piaufrSrpigor 'org eicnuco
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Aumedice A. secti on 2

MiatrEdd de fabicatio et d'lessai de semi-conductur et purtes de ce matériel

Code 8H Désignation Observations

ex 7017.10 Tubes réacteurs à quartz et supports pour insertion dans des Pou l'Appendice B

fours de diffusion et fours à oxydtio pour la production de
plaquettes à semi-cndctur

ex 8419.89 Ap>pareils de métallisation chimique sous vide pour la production Pour l'Appendice B
de semi-conducteurs

ex 8419.90 Parties d'appareils de métallisationi chimique sou vide pou la Pour l'Appendice B

____ _ poduction de seudcondcets_ _ _ _

ex 8421.19 Centrifugeuse pour le traitement des plaquettes à
seinducteur

ex 8421.91 Parties de centugeuse pour le traitement des plaquettes à
Semi-onducturs_ _ _

ex 8424.89 Machlines d'ébavurag pou nettoyer les fils de sortie métalique
d'ensembles de et enlever lesotatcat

ex 8424.89 Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des

_________ plaquettes à semi-conducteurs_______

ex 8424.90 Partes de pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le

________ netoyae des plaquettes à semi-conducturs_______

ex 8456.10 Machines travaillant par enlèvement de toute madire et opérant
par laser ou antre faisceu de likge on de photons. destinées à
la production de plaquettes à aeml-cndncattra

ex 8456.91 Appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaqutte à Pou l'Appendice E

8456.91 Machine pour la gravure à sec du tracé sur le satures
semi-conductrices_ _ _

ex 8456.99 Fraiseuses opérant par faisceaux Ioniques foclisés, destinées i

la production ouià la réparatio de maues et rétces des

motif de dispositifs i semil-coiutw ______

ex 8456.99 Machime à laser pur le découpage par rayons lase des pistes, pou l-Apede E

_________de contact, destinées i la production de un-conducteus ________

ex 8464.10 Machine à acier pour le découpage an urmhes de lingots Pour lAppendice E

ex 8464.20 Machlnsaà meuler, à polir et àiroder pour le traitemen des

1_____ plaquettes_à semi-onuducteurs _______

ex 8464.90 Machins de découpag ean dés pour le grattage ou le rainuage

des plaquettes i semi-conutus_______
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ex 947 5 Automsted maChines for ir8fspod b=dli8 aMd atore f SeaI=Codt«o F« AUHmM
waférs, wafe cassettes, ii*r boxes and odia, mateWa for smodco

demvkes
W9 89~ Apparatu for omwn or pullint mofloczysW s=nconducir ouEs -

ex SM ~ Ap9 aaM M for pbysical deposio by spuiioeng on semionducio fora AMhie
ex 84799, Appartu foir wet stchung devulcplng. seÏppmg or ctemnmgFo

sesuionducto wufm Md fwa -en ds
ex 9499 De asjcjh aratus, q ta mmed bonders, a wire bondegs fgr FrA j=

us«bly of smionductors
ore 87 89W 1Encapestio equipmnt for assmubly of sen7Xnucos EAa T

ex Wf=1hsi deMtol apparu for for sesidoonductor producÉlcmrXmwrme
"Z- «I W- 5pines for coaung photoopaplis eulsions on senicondaitor waiïa Fo A càet B

ex 490 Put of apparatus for physical depohltion by sputing oun auulsonductor Pr-rM; Tm

ex- ParfF ts for die aflat appatus, tape mnoaUes bonde, and .bds
for auuumbly of sernlco.ductors

ex 4790 PUs for apiux for oeatl phtozu c = smOni se==Wndco For tt=B
wafern

Z- 'U9 0 ars of apparatus for prowsng or pldllng eosI
boules

n ta~i f appaïats for wet etcWlua devfiopn& sitrppiug or ckmuuig

ex 949 0 ub of ustooated machgm for res omUZ sd orage of For tâlntB
senmoonduceor wafers, wafer casuios, wafe boxes andher mml for
srandahtor devies

nPuis of uesuuuton eoytpment for assembly ofmcf nutr
n j7 90 Puis of epliaxia dqcuito mactidma for &amoedut wafUiS

~ Parts of machines for bed-g. fotlng and maigthtming =SemioForto 7àmX=.m

ex 4799 Parts of pixysiral dqpsaton patu for for semconductor p=4cton For_____
ex 54U -1 Injecton and omwesumnmmlds for tbs cff= »r-M;M

M- 14 10 ResmmSç etuems and ovens for the sumuuictur of
semicondtsctor devices . on smoonuctor wafmt

= '914 20 In&wicmon or dis&edt film an d mens. fu the manufacm c
smjoonductor devices on semiconduoteuu wafeas

ex 8130 Apparats. for rapt bhsusg of susinonuctor wufen For______nt
ex 851430 PU of rosira=tm ste fm aces a mena for the samute c f

senueonutor devices on semmlonduccer voters
ex 1490W Puits of apparatus for rapid beding of watin
nx 81490W Pu f fmà an d cera of hoaduags No 8514 10 tol No814 30

ex ~ ~ Apau for wet etchiMg devïlooki, miipping or oeiaus-rXmrmC
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Code SU Dêatgustion Observations

ex 8466.91 pariles de machines à acier pour le découpage en tranches de Pour l'Appendic B

_____ ingots monocristaflius ou de plaquettes en micoplaquetem______

ex 8466.91 Parties de machines de découpag e n dis pour le grattage ou le Pour l'Appendice, B

ex 8466.91 Patis de macine ler,à lr nàoder pou l
traitemient des plaquettes àseicnctus________

ex 8466.93 Paties de fraiseuses opdrn= par &aiceau ioniques focalisEs,
destin à la production ou à la réparation de masques et

réticules des motifs de dispositifs à semi-cooducleurs _______

ex 8466.93 Parties de machines à laser pour le découpage par rayon laser Pour 'AppeDdice B

des piates, de contact, destinées A la producuo de.

ex 8466.93 Parties de macines~ travallanut par enlèvement de tout matière
et opdrant par liser ou antr faisceau de lumière ou de photons,

destinées à la production de Plaquettes à silndcteurs

ex 8M6.93 Parties d'appareil pour le dicapage ou le nettoyage des Pour l'Appendice B
_________plaquettes à semi.coduceur

ex 846.93 Pertie de machines Pour la gmvme à sec du tracé sur les
matières uîoenductiee _ _

ex 8477.10 Matériel d'eaWmlatln pour l'assemblage de mgcn= = pour, l'Appendice B

ex 8477.90 Parties de matériel de6' ulto Pour l'Appendice B

ex 8479M5 Macihs autoatisées pour le transport. la mauednet le Pour l'Appendice B

- ~~plaquettes, de boites do plaquae= et 'antre inairiaix destiné

ex 8479.89 Appareils pou la croiss.anc 1t le&W~ de lingot

eX 8479.89 Appareils à dépôt physique par pulvérisatio sur les plaquettes à Pour l'Appendice B
semi-conducteurs

ex 8479.89 Appareils pou l'attaque par hmdfctole développemnt, le Pou l'Appendice B

décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs deu
systèmes d'affichage à écran plat

ex 8479M8 Appareils de fixation de puces, appareils de transport Pour l'Appendice B

ex 8479.89 Matériel d'eucapaulaiott pour l'assemblage de seicndcer Pml ppndic B

ex 8479.89 Machines à dépôt épiaxial destin6es à la fabrication de
*plqe= à semi-outeOu

ex 8479.89 Maiw es à couder, à plier et à dresser les fils de sortie de Pou l'Appendice B

ex 8479.89 Appareils à dépôt physique pour la production de Pou l'Appendice B

_ _ _ rn us-_ _ _
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code H Désignation Observations

ex 8479.89 Tornette potur le dépôt d'émulsions phorPhPiqlu sur les Pou 'Appendice B

ex 8479.90 Parties d'appareils à d4p& physique Par pulvérisato su les Pou l'Appendice B
«plaquettes à semi-coniducteurs________

ex 479.90 Pridpare ilms de fixation de puces, d'appareils de transport Pou l'Appendice B

automatique sur bande et de microsoudeuses; de fils pour
l'assemblage de semi-conducteurs _ _ _ _

ex 8479.90 Parties de touettes pour ke dépôt d'émulsion photographiques Pour l'Appendice B

su les plaquettes à semi-conducteurs _______

ex 8479.90 Partie d'appareils pour la croissane et le tirag de lingots

MDM*dltalina de semi-conducteuirs _ _ _ _

ex 8479.90 Parties d'appaeils Pou l'atau par hmdfctole Pour l'Appendice B
développement, le décapage ou ke nettoyage des plaquettes à
seilconduteur et des systèmes d'affichage à émua plat _ _ _ _ _

ex 8479.90 Parties de machine atmatisée pour le tranport, la Pou l'Appendice B
manutention et le stockage de plaquettes à semi-conducteur, de
cassettes de plaquettes , de boites de plaquettes et d'autres
matériaux destinés à des dispositifs à semi-conducteurs

ex S479.90 Parties de matériel d'eucapsulation pour l'ssmblage des Pour l'Appendice B
semi-onducteurs

ex 8479.90 Parties de machine à dépôtépitaxia destnées à la fabicatio

ex 879. de Pates e mi-couders le tàdesrlsfl e Pu 'pedc

sortie de semi-conduceurs

ex 8479.90 Parties d'appareils à dépôt physique pour la pro&dio de Pou l'AppendiceB

semi-conducteurs _ _

ex 8480.71 Moules pour le moulage Par iecdOn Ou par OenreIssln POU

ex 8514.10 Fours à résistanc (à chauffage inuirec) pour la fabricaion de

ex, 8514.20 Fours fonctionnantl par induction ou par pertes diélectriques pour

ex 8514.30 Appareils pour le chauffage rapide des plaquettes à Pour l'Appendice B

ex 8514.30 Parties de fours à résistance (à chauffage indirec> pour la
fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur plaquettes à
semi-onducteurs

ex 8514.90 Parties d'appareils pour le traitemuent thermique rapide des PMu l'Appendice B

ex 8514.90 Parties des fours des positions 8514.10 à 8514.30 ______

ex 8536.90 Teseur de plaquettes Pou l'Appendice B
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o M90 Paub of appautu for w.t dcàifl& d.wtlopimg *ipng or ceaiuig For atalxiu

ex S 15 Oasf oim MM rs dpig emoSa mgtais

-M 41~r toAppMUw for woJocu. drawig -r PlUng cWut ptwmru On asfflzs
901049 seionutr maI sud flat pais! displaiys______

« WTUVIO Puad àcueru of the0 appaatu of Headiups No 9010 41 to 010e49

dused fortbh .dlîn aidnmuport ofieiodcowafecsor

dulgned for the bandlug sd Urmapoel of semlconductor waféuu or

ex 90119 Pau ad moesl of offical stercsoc l nioacaom-MMt wlli l ftcMm
equîpmeut spec1ficaIb d.slgWs forthe handling and trmaport of

th. hidlnduc làiu o umficend o ah ruace

ex ;T Panad acccucos of potoroai microso 1usd t qulpinon B
aqpmentcil d.pe for dh. hadlfo th adi andos oaprto
wemfus dor utlclm rred

or~~~~b h P nn «atn awLpert o un Mmdut wafe ors pOdUçes aor r

or ~T7 speut'cll adesi.ot for pthe hain atn tlunsto ms md Wdw o
pafrorm mahoredoe ou hooemleshdu*iu

ex PatUe Imtnlaid appaatu fr mouind osdfr Ioc~ing uiodco
wufsoevles _______ù atd bmt

ex 9079 Pal and acossoels f pM= nail _ appui=ofakus w for FormflidilS or

wdfodev mo.cowfosodeis
ex Pand Inainto usbm c apland for mu==or î-ecld or

ucidgo mwnu= frs or devic_____

or 9030 0 cua of h.soMdagumuIoem ptoouaio or oties mgdh
-eiodco wos anor dvhis

9014 Opr " PasadmsuclUs and aplclIauasl i qpiiu for hLpIin em nqir aersn

wasor dvices or for lupsudasg mas, phoomas rrtiisues or

ex 90319 Pu ad ïScceofmoptirl insmatms ai appliac for ifill.



WTIMIN(96)116
Page 16

Code 8H Désigation Observations

8543.11 Appareils d'implantation ionique pour le dopage des matières
secondues _ _ _ _

ex 8543.30 Appareils pour l'attaque par humidification, le développernesit. le Pour l'Appendice B

décapag ou le nettoyalge des plaquette à senmi-conducteurs et
des systésoes d'affichage à écan plat _______

ex 543.90 Parties d'appareils pour l'attaque par huÙm iton, le Pour l'Appendice B
développement, le décapage ou le nettoyae des plaquettes à
semi-conducteursi et des sytèm d'affichage à écran plat

ex 8543.90 Parties d'appareils d'insplantation. ionique Pou le dopae des

9010. 41 Appareils pour ta projection, la réaisatio ou le placage des
à tracés de circuits su les surfaces sensibliée des matériaux
9010.49 skmàt et des systm d'sffidrage à écran platu_____

ex 9010.90 parties et accessoires des appareils des positions 9010.41 à
14,0.49 1

ex 9011.10 Miosopes optiques stéréopqme pourvus d'appaeilage Pour l'AppenSc B
spécifiquement conçus pour la manipulation et le tansport de
plaquettes à semi-conuturs onde réticules________

goli20 icrscoes ou l pbmmkcpabîepourvu d'appareillages Pour l'Appendice B

spécifiuement conçus Pour la mantipulation et le transport de
plquette à selcnutusou de réticules________

ex 9011.90 parties et accessoires de microscopes optiques stééosopique Pour l'Appendice B
pourvus d'apaelage spéifquemen coçu pour la
manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou
de réticules _ _ _ _

ex 9011.90 parties et accessoires de microscopes pou la pooirgahe Pu 'pedc

mnpLÉnet le «uasot de plaquettes à semi-conducteurs ou

ex 9012.10 Microscopes électroniques pourvu dappareile Pou l'Appendice B
spcffeetconçus pour la maniplation et le tranpor de

ex 9012.90 Pu-tics et accessoires de microscope électonique pourvus Pmu l'Appendice, B
d'appareillagespéiiumn oçsP aM iuxI tl

______ ranspon de plaquettes à .eicedcer ou de rticules ______

ex 9017.20 Masqueura conçus pour la production de masques et réticules à Pour l'Appendice B

_______partir de substrats reouverts d'une résine photoseslle

ex 9017.90 Parties et accssires de masqueurs conçus pour la production de Pou l'Appendice B
masques et réticules à partir de subsetrats recouverts d'uneý résine,

ex 01790 Parties de ces miasque=r Pou l'Appendice, B

93.2 instruments et appareils Pou la messure ou le contrôle des
__________plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs _______
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Code SR éinto Observations

ex 9030.90 Parties et accessoires d'intumnt et d'appareils pour la mesure
ou le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à

"-mconducteurs

ex 9030.90 Parties d'instrumenta et d'appareils pour la mesure ou le
contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs _______

9031.41 Instumt et appareils optiques pour le contôle des plaquettes
ou des dispositif à semi-conducteurs ou pour le contrôle des
masques, des pbotomasque ou des réticules utilisés dans la
fbrication des dispositifs à. semi-condcers_______

ex 9031.49 lnun=n= et appareils optiques pour la mesure du niveau de
contamination par particules de ha surflace des plaquettes à
semi-conducteurs_ _ _

ex 901.90 Parties et accessoires d'instruments et appareils optiques pour le
contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-coniducteurs ou
pour le contrôle des masques, des photomasques ou des réticules

utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteurs _ _ _ _ _

ex 9031.9D Parties et accessoires d'instruments et ap pareils optiques pour la

jdes plaquettes à semi-onducteurs _______
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Attahment B

Positive Iist of specifia- products to be covered by dbi ageement wherever they are

V/hore parts, are-specificd, -they-are ta b. covercd in accordanice with HS Notes 2(b) to--

Section XVI and Chapter 90,"respec"cY.

information genrsted lbr th. central pnomsug unit

' Prtlcpau vii conduct a revlsv of this product descripion in muaiy 1999 mater tse consultation
provisions of paragpaph 3 of the Doblaraifim

tioli.teric autoatl dm&a Orocessn< mchines capable of 1) storlng lte precessins ptopua or proams sUd al
beau the data Imgdaty nacessury for theesisadan of the. prwmu; 2) boiug frely programmed lu accordmoce
wlth lte rsquluxut of the oser 3) pertulua arMmelca coutuations apectled bY dis ur, aud 4) executdug,
without hia W twln. a procssng pomu whidi raqulm th- to uiodlfy dr -section, by logi"a
dectalcu during &0. procssing mm.
lb. saemeant COVM M asuiutocal data pzocualug macin le.vuther or Dot titey areable to reccive and ptoces
wlthe uh suSIac ci canrai pocniug luit telephony signais. televlslon signais, or odier alagu or diglt.11y
procesd audi or vWdm si»"ai. Machinas pemga speciUla fontin olter hbm dat prooeassing. or
incocporaing or worlng in coejuu«iau VUi aen -touutic data prcesaing machine, and ual ctherwise spcltbed
ader Anuadment A «rB, ne z«l coverai, by Ibis agreementL

EW«aryc ampliS. vitaue repuatr lu lin lteepkiony products âU1110 wudulu ahis cg--ut, mnd pat >
diconf
ruat pae dlaffly (tacludl LCD, Electro LAiialucoenc, Pluma and olter technologies) tor -rdut fallhng

widiin Ibis apaumit and parts therecof
Network equipment: Local Ami Nawok (LAN) Md Wide Arta N4etwork (WAN) appnratus, mcluiUng those
products defdloeted for use sokly or pmdpally to permit the.necneto of automalla data proc.sslng machinas
and nis tbassof for a ustwSodis Ib vWso pruily for the sainlg of rusources Sch as central procahsor units,
data atorage devicas and fiua or ocqm utsl - lucluding adaptera, hubs i-lins rqaewa coavetes, acemmraora
bridgs. and rolers, and -rte cirroit sembllea for -hsia incorporaion inoa mtoeniic data peossing
machns and nits themuaf

Iallors: dla uts of munw=l dmt processIng maclales witit a cathode ra ltbe MEt a dot aoreo pitcit
guiDler than0. mm anota capab" of wuoiving and Fr csing tlevlslon signais or alite analogu, or digitsily
procesui- andin or videa signaia widiaut asuisance of a central processing uait of a coumputer as defind in Ibis

'Me -gemn dans ual, therefore, caver telesaons incuding ilt defultian televlsiouL 3'
Opiez] dise alarage natt, for wtouaali dm M=mesing madaines (inchâdiug CD> drives and DVD-nrves), Mitther
or ual baving tbm capébllty of wdrllsording as wlI ns readi q. whetber or nal lu lisir owu houings.
Paglog aierI devke, and putheSreof .
É'Is<tu!a ullialer input or oqulp tulao clii badig No 8471 or diWlug or drafking machnes of 118 headittg No
9017.

Iti Cimeit .Asamblies for prodiucts 111110. ulithl this sareemet, à-ludlng suait assmblies for extmna
cuntsautians mch. cards tba confam te the PCMCIAL sandardi.
Saab printai circuit asmbiea constat of one or mors printed cicuis of buading 8534 widi oe or moro active
siementsausuamblei thercon, whit or wkbaalt passiva aiemanta "Active aiemantsa" - diodes, transistors, sud
simler sauinlowabaçr davicas, wbather or not pIaotoumadle, of huuding 854 1, sud integrauls circuits and micoro

ussbi», of lalag 8542. .1
I
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Appendice B

Liste positive des produits spécifiques devant être couverts par le présent accord, oÙ qu'ils soient classés dans

le SH.

Dans les cs où des parties sont spécifiées, eles doivent dtre couvertes conforméent aux Notes 2 b) de la

Section XVI et du chapitre 90 du SH, respectivement.

Ornaturs: machines automatiques de traitement de l'information aptes à 1) enregistrer le ou les

programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou

de ces programmes; 2)tre irement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

3) exécutr des traitements ariduétiques définis par lutilisateu; et 4) exécuter, sans intervention
humaine, un programme de utee dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier
lexécuion au cours du traitement.

Laccord couvre les machines autonatiques de traitement de l'informaion, qu'elles soient ou non aptes à
recevoir et à traiter avec 'aide de l'unité centrale de traitement des signaux téléphoniques, des signat de

télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement. Les machines
exécutant une fonction spécifique autre que le traitement de linformation on incorporant une machine

automatique de traitement de 'infomaton ou fonctionnant en association avec une telle machine et qui
ne sont pas spécifiées dans lAppendice A ou B ne sont pas couvertes par le présent accord.

Amplificatu éectriques utilisés comme répéteurs dans des systèmes de téléphonie flaire relevant du
présent accord, et leurs parties.

Systes d'affichage à écran plat (y compris systames à cristaux liquides, à électrlumine ne à
plasma et autres) pour les produits relevant du présent acrd, et leurs parties.

Equipentn de réseaux appareils pour réseaux locaux (IMA ) et grands réseax (WAN), y compris les

produits destinés à tre utilisés exclusivement ou pdicipalement pour assurer er x de
mahines automatiques de traitement de l'information et de leurs unités dans un réseau utilisé
principal=n pour le partage de ressources, tel que unités de traitement central, unités de mémoire et

unités d'entrée ou de sorde - y compris adaptateurs, installations nodales, répéteurs de lignes,
convertisseurs, concentrateurs. passereles et routeurs, et smblag de circuits imprimés pouvant étre
incorporés dans des machines automatiques de traitement de linformaion et leurs unités.

Moniteurs: unités d'affichage de machines automatiques de traitement de l'infmation à tube à rayons
cathodiques avec un pas de matrice inférieur à 0,4 mm ne pouvant pas recevoir ni traiter des signaux de
télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement sans l'aide d'une
unité centrale de tratment d'ordinateur, telle qu'elle est définie dans le présent accord.

L'accord ne couvre donc pas les télévisions, y compris les télévisions à haute définition 3

Unités de mémire à disques optiques pour machines autoatiques de traitement de l'informadon (y
compris unités de disques autinmérignes (CD) et de vidéodisques (DVD», avec ou sans possibilité

et de lecture sous leur propre enveloppe ou non.

Récepteurs de téléappel et leurs parties.

Traceurs, qu'il s'agisse d'unités d'entrée ou de sortie relevant de la position n 8471 du SH ou de
machines à dessiner ou à tracer relevant de la position n» 9017 du SH.

'La participants procédernt àun=eamen de la désgnationdes produitsenjanvier 999 au tit des dispositions
relatives aux consultations du paragraphe 3 de l'Anexe.
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Tfoprletal7 *omat sWWag devines includmS imeda *hedfo for utmatsc data pxuwmmg machies, with or
wtthot removable meda aid whethe manetic, optical or othe tecluology, bicudfng »oenoulJi Box, Syquesi, or

m.llilml opgraeïl kisfr uoac data prooeulng machines. and nt theueot put up for tuta sale4
consstlng et; at leat~ spek=r andior icrophone am weU as a printed circuit aaaembly tdat enabica dim ADP
machies ant uni thmef to prcSm audio sîp*J (sount cards).

sm top bome ffl lbave a comuniction gf ton a mirpoew-ae devine ùmoeoatn a modm for
gulnln aSceIo te ic ne sud havîng a finotion of intcti=ve Ifomation exohange
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Assemblages de circuits iuprimés pour les produits relevant du présent accord, y compris pour les
connexions extérieures telles que les cartes conformes à la norme PCMCIA.

Ces assemblages de circuits imprimés consistent en un ou plusieurs circuits imprimés relevant de la

position n- 8534 comportant chacun un ou plusieurs éléments actifs, avec ou sans éléments passifs. Par

léments actifs, on entend les diodes, transistors et dispositifs semi-conducteurs analogues, qu'ils soient

ou non photosensibles, relevant de la position n' 8541, et les circuits intégrés et micro-assemblages
relevant de la position n° 8542.

Téléprojecteurs à écran plat utilisés avec des mchinne automatiques de traitement de l'information qui

peuvent afficher des informatons numériques produites par l'unité centrale de traitement.

Unités de mémnoire de format spécifique, y compris les supports d'information pour machines de

traitement automatique de l'information, avec ou sans support amovible, de type magnétique, optique ou

autre, y compris les unités de disques à cartouches Beronlli Box, Syquest ou Zipdrive.

Kits de uise à niveau multinmdia pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs
unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parieurs et/ou des
microphones ainsi qu'un assemblage de circuits imprimés permetant aux machines automatiques de
traitement de l'information et à leurs unités de traiter des signaux audio (cartes son).

Modules séparés ayant une fonction de mniatin' dispositifs à microprocesseur comprenant un
modem d'accès à Internes et ayant une fonction d'échange interactif d'informatons.
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